Memorandum o spolupraci

Fakulta elektrotechnicka CVUT

se sidlem: Technicka 2, 166 27 Praha 6

IC: 68407700,

zastoupena dékanem prof. Ing. Pavlem Ripkou, CSc.,
(dale jen ,FEL")

a

Komora soudnich znalctG Ceské republiky - Sekce Elektronika a IT,
elektrotechnika

se sidlem: Velehradska 4, 130 00 Praha 3

IC: 22750029,

zastoupena pfedsedou Ing. Viktorem Kotrubenkem,

(dale jen ,EITE")

(dale spole¢né jen ,Strany”)

vedeni snahou o zvySovani kvality odborné Grovné znalcli a znaleckych ustav,
zapsanych v pfislusnych vefejnych rejstficich Ceské republiky v souladu s aktualnimi
snahami tuzemské justice o zkvalitnéni znalecké &innosti a s usilim justice Evropské
unie o harmonizaci znaleckych postupll a ukonl na jejim tUzemi, se dohodly na
nasledujicim Memorandu o spolupraci (dale jen .Memorandum”)
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. Cile

Toto memorandum si klade za cil:

1.1
1.1
$4

1. Najit oblasti vzajemné efektivni spoluprace.
.2. Spolecné pracovat na zvySovani Grovné odbornych znalosti znalct.
.3. Vyménovat si informace a zkusenosti o odbornych aspektech znalecké

Cinnosti v oblasti elektroniky, IT a elektrotechniky.

Il. Oblasti vzajemné spoluprace

Strany maji v imyslu spolupracovat formou nasleduijicich aktivit:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

Organizace spole¢nych akci — seminaft, konferenci, misi apod.

Propagace expertni €innosti v oblasti elektroniky, IT a elektrotechniky —
pFiprava materialti pro média (€lankd, tiskovych zprav, rozhovort apod.)
Specializované poradenstvi podnikim.

Vzajemna vyména informaci, a to i prostfednictvim webovych stranek
Poskytovani informaci externim subjektim

Vybrana ediéni &innost

Informacni a propagaéni podpora na vhodnych veletrzich a dal$ich akcich
organizovanych externimi subjekty

byt spolecnym partnerem pro organy vefejné moci pfi posuzovani
navrhovanych zmén v legislativé, které se tyka znalct a pfibuznych &innosti

Strany si budou vyméniovat informace:

a)

tykajici se odbornych aspektll znalecké &innosti v elektronice, IT a
elektrotechnice, zejména v oblasti inovaci a uplatfiovani vysledkd vyzkumu
a vyvoje v praxi,
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c) pomoci webovych stranek: www.kszcr-eite.cz a https://www.cvut.cz/fakulta-
elektrotechnicka

Strany se zavazaly podporovat zvySovani trovné odbornych znalosti znalct.

Strany budou rozvijet kontakty mezi vSemi znalci jmenovanymi v oblastech

elektroniky, IT a elektrotechniky, s cilem posilit celkovy znalecky odborny

potencial.

lll. Zachazeni s duvérnymi udaji

FEL se zaru€uje, Ze zabezpeti divérnost Gidajlim obdrzenym od EITE v ramci
tohoto memoranda a nebude uZivat tyto udaje pro jiné ucely nezli pro Gcely,
které byly vyslovné ujednany. EITE se zaruCuje, Ze zabezpeti dlvérnost
idajim obdrzenym od FEL v ramci tohoto memoranda a nebude uZivat tyto
udaje pro jiné Ggely neZli pro ucely, které byly vyslovné ujednany. Pinéni tohoto
zavazku nebude od stran vyZadovano v pfipadé, Ze je kterakoli z nich na
zakladé svych pfislusnych vnitfnich zakond nebo na zakladé rozhodnuti
soudniho organu nebo jiného statniho organu ze zakona povinna tomuto organu
nebo tfeti stran& poskytnout informace tykajici se tohoto memoranda.

IV. Stale posilovani vzajemné spoluprace
Pokud strany uznaji za vhodné, mohou zrevidovat dosaZeny pokrok a
diskutovat o mozZnostech zlepSeni vzajemné spoluprace s cilem zvySovat
celkovou odbornou znaleckou vybavenost znalc(, ktefi maji opravnéni provadét
znaleckou &innost na tzemi CR.

V. Platnost a trvani memoranda
Toto memorandum vstoupi v platnost v den podpisu ob&ma stranami a bude
v platnosti po dobu 6 let. V pfipadé, Ze nedojde k vypovédi dle &l. VII.,
prodiuZuje se platnost tohoto memoranda automaticky vzdy o dalSich 6 let.

VI. Zmény
Jakeékoliv zmény musi byt provedeny spoletné se souhlasem obou stran a to
pisemnou formou.
Vil. Ukonéeni memoranda

Toto memorandum Ize ukon€it pisemnou dohodou stran nebo pisemnou
vypoveédi Sest mésicll pfed tim, neZ ma toto vypovézeni vejit v platnost.

Za EITE: ZaFEL:

Komora soudnich zmalcu Ceské
2

Velchradska 4. 13
Tel

- Sckee Flekror
Ing. Viktor Kotrubenko Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.



